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Geboostert fiir die Elektronikfertigung der Zukunft?
Nachhaltigkeit, Prozessoptimierung und Digitalisierung
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Nachhaltigkeit Prozessoptimierung

Im ersten Block der Veranstaltung werden pro- Optimales Schablonendesign und ein praziser
zess- und materialabhangige Losungsansatze Lotpastendruck bilden die Grundlage fir eine
zum Recycling und zur Reinigung sowie neue defektfreie und somit ressourceneffiziente Elek-
Leiterplattentechnologien zur CO,-Reduktion in tronikfertigung. Informieren Sie sich in diesen
der Elektronikenfertigung vorgestellt. Vortragen Uber Neuerungen im Bereich dieser

wichtigen SMD-Fertigungsschritte.

Jetzt anmelden!

https://www.rehm-group.com/aktuelles/termine/de-
tail/13-berliner-technologieforum.html

Digitalisierung

Zu diesem nach wie vor wichtigen Innovations-
treiber in unserer Branche werden etablierte
Kommunikationsschnittstellen prasentiert
sowie innovative zukiinftige Nutzungsszenarien
im Bereich der Digitalisierung anhand aktueller
Forschungsvorhaben vorgestellt.



